
使用LoPro®反转处理电解铜箔在2.5GHz条件

列层压板的介电常数（Dk）为2.55和3.0，损耗正切角

这些数值可以使信号的损失最小化的同时，让天线设

益。该系列材料可以提供优良的PIM性能，其值小于

信号时43dBm输入功率下测得）。

下测试得到该系

（Df）为0.0022。

计者实现可观的增

-160dBc（1900MHz



2022

[4]使用LoPro反转处理电解铜箔。

标准厚度

RO4725JXR

标准尺寸 标准铜箔

RO4725JXR LoPro
0.0307” (0.780mm) +/-0.0020”
0.0607” (1.542mm) +/-0.0040”

0.0057” (0.145mm) +/-0.0007”
0.0107” (0.272mm) +/-0.0010”
0.0207” (0.526mm) +/-0.0015”
0.0307” (0.780mm) +/-0.0020”
0.0607” (1.542mm) +/-0.0040” LoPro反转处理电解铜箔

电解铜箔
½ oz (18μm) HH/HH 

24” X 18” (610 X 457 mm)
24” X 21” (610 X 533 mm)
24” X 36” (610 X 915 mm)
48” X 36” (1219 X 915 mm)
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RO4730G3
0.0200”(0.508mm) +/-0.0015”
0.0300”(0.762mm) +/-0.0020”
0.0600”(1.524mm) +/-0.0040”

RO4730G3 LoPro

如有需要可提供其他尺寸

1 oz (35μm) H1/H1 

½ oz (18μm) TH/TH 
1 oz (35μm) T1/T1 


